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TECHNICAL
FEATURES

Manejo sencillo y sin herramientas

Amplia gama de aplicaciones gra-
cias a materiales duraderos

Necesidades de limpieza reducida

Ajuste flexible de la presión de 
material

Peso ligero para facilitar el transpor-
te

Pie opcional disponible para instala-
ción estable

Juego de sensores opcional para 
señal de vacío 

ESTAREMOS ENCANTADOS 
DE ACONSEJARLE

www.preeflow.com/en/contact

© ViscoTec Pumpen- u. Dosiertechnik GmbH – 01/2023 – INST-022719/0
Sujeto a cambios técnicos, errores tipográficos y de impresión, todas las especificaciones sin garantía.
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Denominación eco-CONTROL EC200 2.0 plug‘n‘dose 2.0 plug‘n‘mix

N.º de art. 22402 177047 21129

Dimensiones 230 x 175 x 85 mm 112 x 42 x 28 mm 242 x 85 x 50 mm

Peso 2900 g 110 g 500 g

Tensión de alimentación 110 – 230 V AC, 
50/60 Hz

24 V CC 24 V CC

Consumo de corriente máx. 100 VA máx. 65 VA máx. 100 VA

Tensión del adaptador de 
red

sin - -

Entrada 0 – 7 bar - -

Modos operativos Inicio-parada / cantidad Inicio-parada Inicio-parada

Pantalla 7" TFT con pantalla táctil 
capacitiva

- -

Mando del motor a través de programas,
externo mediante señal ana-
lógica 0-10 V o 4-20 mA

externo mediante señal ana-
lógica 0 – 10 V

externo mediante señal ana-
lógica 0 – 10 V

Conexión para sensor del 
nivel de llenado

sí - -

Inicio externo 24 V a través de regleta de 
conexiones

24 V a través de regleta de 
conexiones

24 V a través de regleta de 
conexiones

Programas [Programs] memoria interna para 
máx. 100 programas de 
dosificación

- -

Interfaz I/O digital, entradas analógi-
cas, RS232, USB, (Ethernet)

I/O digital, entradas 
analógicas

I/O digital, entradas 
analógicas, RS232

Las unidades de control de preeflow® simplifican cualquier pro-
ceso de dosificación. Son perfectos para todos los distribuido-
res de las series eco-PEN, eco-DUO y eco-SPRAY.

El dispositivo eco-CONTROL EC200 2.0 se utiliza principal-
mente para activar y parametrizar los distribuidores preeflow®. 
La vigilancia de presión también se realiza a través de él. Para 
un proceso fiable con resultados de dosificación precisos. La 
unidad de control puede integrarse fácilmente en sistemas 
totalmente automáticos y cumple todos las exigencias de los 
procesos de dosificación modernos. 

Con una fuente de alimentación integrada en el dispositivo, el 
eco-CONTROL EC200 2.0 ofrece una solución compacta. La 
unidad de control también ofrece opciones de vigilancia de 
temperatura y de presión y 100 posiciones de almacenamiento 
de programas. Permite guardar los programas de forma rápida 
y clara. Es posible la integración en grandes sistemas con PLC.

El plug‘n‘dose (eco-PEN), plug‘n‘dose 2.0 (eco-PEN + eco-
PEN XS) y el plug‘n‘mix (eco-DUO) se utilizan para la integración 
en líneas de producción más grandes y permiten una dosifica-
ción fiable y volumétrica.

VERSIÓN SOBREMESA

Gracias a su sólido pie y a su diseño ergonómico, la versión de 
sobremesa es extremadamente fácil de usar.

VERSIÓN MONITOR

Como alternativa, el mando puede montarse en la pared o en 
perfiles mediante una sujeción VESA integral. 

VERSIÓN EMPOTRADA

La versión empotrada, fabricada con una junta de caja moldea-
da para una instalación estanca al polvo, facilita la integración 
en el armario de distribución.

EJEMPLOS DE INSTALACIÓNCÓMO FUNCIONA
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Arranque rápido

Interfaces universales

Preparado para la industria 4.0

Manejo intuitivo

Conectar y funcionar

Integración de máquina sencilla

Uno para todo

Detalles a petición

TECHNICAL
FEATURES

ESTAREMOS ENCANTADOS 
DE ACONSEJARLE

www.preeflow.com/en/contact

© ViscoTec Pumpen- u. Dosiertechnik GmbH – 12/2024 – INST-022702/C
Sujeto a cambios técnicos, errores tipográficos y de impresión, todas las especificaciones sin garantía.

ACCESORIOS ORIGINALES PREEFLOW®

Y MATERIALES PARA EL CONSUMIDOR

•	 Agujas dosificadoras estándar para eco-PEN
•	 Ideal para productos de alta viscosidad o con cargas (silico-

nas, pastas para soldar, grasas, etc.)
•	 Rosca Luer-Lock de polipropileno

•	 Mayor precisión que las agujas de dosificación estándar
•	 Puntas cónicas para un mejor flujo del producto
•	 Rosca industrial Luer-Lock

•	 Aptos para una amplia gama de tamaños de cartucho y 
proporciones de producto

•	 Reduce la pérdida de material
•	 Aptos para productos de baja, media y alta viscosidad

Siempre contamos con existencias de los accesorios originales preeflow® para montaje, pro-
cesos y electrónica de eco-PEN, eco-DUO y eco-SPRAY.

ACCESORIOS TIENDA WEB

MEZCLADORES ESTÁTICOS 

AGUJAS DOSIFICADORAS 

MÁS ACCESORIOS 

AGUJAS DE ALTA PRECISIÓN 

CONSUMIBLES

https://www.preeflow.com/kontakt/
www.preeflow.com/en/products/accessories/
www.preeflow.com/en/products/disposables/
www.preeflow.com/en/products/disposables/
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LAS APLICACIONES DE 1 Y 2 COMPONENTES

EN EL PUNTO DE MIRA

DISPENSACIÓN DE PEGAMENTO PARA 
ENSAMBLAJE INDUSTRIAL

La unión por pegamento también se conoce como pegado 
estructural con dispensador. Casi todas las combinaciones de 
productos están unidas con un dispensador volumétrico de 
adhesivo. Los dispensadores de pegamento de preeflow® garantizan un proce-
so tanto fiable como estable. Su absoluta precisión hace que 
los sistemas dispensadores de adhesivo sean el socio perfecto 
para esta aplicación.

PROCESO DE UNIÓN

DOSIFICACIÓN DE PEGAMENTO PARA UNA 
MEJOR CALIDAD DE IMAGEN

La unión óptica para pegado es el proceso por el que se unen 
dos capas de producto con un adhesivo transparente. Dicho 
pegamento se aplica con un dispensador. En comparación con 
otros métodos, este ofrece un rendimiento de pantalla consi-
derablemente superior. El proceso de unión óptica por pegado 
elimina las burbujas de aire entre el vidrio. El resultado es una 
mayor solidez y una excelente calidad de imagen.

UNIÓN ÓPTICA POR PEGADO – OPTICAL BONDING
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APLICACIÓN COMPLETA DE UN BARNIZ PRO-
TECTOR

El tropicalizado conformado consiste en aplicar un revestimien-
to protector. Los barnices opacos o transparentes se aplican 
parcial o completamente sobre placas de circuito impreso. 
Normalmente, los productos tienen una alta viscosidad y se 
curan por calor o por luz UV. Se dispensan sobre una lámina 
microscópica con un proceso de capa fina o gruesa.

TROPICALIZADO – CONFORMAL COATING

PROTECCIÓN DE ÁREAS ALTAMENTE COMPLE-
JAS

El método de contención y relleno se utiliza para proteger las 
áreas altamente críticas en los conjuntos electrónicos, por ejem-
plo, en la unión de hilos. El primer paso es aplicar una barrera 
altamente viscosa: la contención. En el siguiente paso el área 
contenida se rellena con un material autonivelante de menor 
viscosidad. Las cantidades exactas de las resinas dispensadas 
como contención y relleno son esenciales para este proceso.

CONTENCIÓN Y RELLENO – DAM & FILL

DOSIFICACIÓN PRECISA PARA UNA PROTEC-
CIÓN FIABLE

La encapsulación «glob top» protege los componentes electró-
nicos altamente sensibles de forma segura y fiable. Las influen-
cias ambientales externas o los esfuerzos mecánicos ya no ejer-
cen un efecto negativo en los componentes. En esta aplicación 
se utilizan resinas epoxi o de curado rápido por UV. La mayoría 
de las veces se utiliza un adhesivo (epoxi) para este fin. A conti-
nuación, el adhesivo se endurece en pocos segundos.

PROCESO «GLOB TOP»

LA DOSIFICACIÓN PARA PEGAMENTOS CON-
DUCTIVOS

Las llamadas aplicaciones de subllenado se utilizan en la dosifi-
cación de pegamentos conductivos. El pegamento conductivo 
isótropo es la unión eléctrica entre microchip y sustrato. Con 
radiación térmica o de UV se endurece el pegamento. Final-
mente se rellena el espacio hueco creado. Este proceso se 
denomina «Underfill» (subllenado).

SUBLLENADO – UNDERFILL

DOSIFICACIÓN DE PRODUCTOS LÍQUIDOS DE 
ALTA PRECISIÓN

Microdispensar significa dispensar productos fluidos dentro de 
un margen de volumen de un microlitro. La dosificación se reali-
za mediante un dispensador. La dispensación puede efectuarse 
en forma de puntos o cordones, sin importar si se dispensan  
1 o 2 componentes. La exactitud absoluta y el elevado grado de 
repetición cobran aquí especial importancia. Al mismo tiempo, 
los dispensadores deben ser totalmente fiables.

MICRODISPENSACIÓN

DOSIFICACIÓN DE COMPUESTO DE ENCAPSU-
LADO PARA LA INDUSTRIA ELECTRÓNICA

Compuesto de encapsulado electrónico, aplicado sobre un 
componente determinado o una superficie: así puede descri-
birse el proceso de encapsulación. La dosificación de adhe-
sivo protege el componente durante el transporte o frente a 
las influencias ambientales. Esto incluye vibraciones, golpes, 
humedad, polvo y temperaturas extremas. Sin embargo, el 
compuesto de encapsulado electrónico no solo protege, sino 
que mejora el aislamiento eléctrico, la resistencia química y la 
protección frente a daños.

ENCAPSULADO
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SÍGUENOS

VISCOTEC PUMPEN- U. DOSIERTECHNIK GMBH

Dirección:	 Amperstraße 13
	 84513 Töging a. Inn
Tel.: 	 +49 8631 9274 0
E-mail: 	 info@preeflow.com
Web:	 www.preeflow.com | www.viscotec.de
Shop:	 www.viscotec-shop.com


